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1 Konfigurowanie systemu

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Miejsce serwera

Przy konfigurowaniu komputera nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace kryteria tworzenia praktycznego
i bezpiecznego miejsca pracy:

A OSTRZEZENIE

System mozna stosowac¢ w kazdym pomieszczeniu, gdzie temperatura jest odpowiednia dla ludzi.
Jednakze nie sa odpowiednie pomieszczenia o wilgotnosci przekraczajacej 70 % oraz obszary brudne
i zakurzone. Ponadto, nie wolno wystawiac serwera na dziatanie temperatur wyzszych niz +30 °C lub
nizszych od +10 °C.

OSTRZEZENIE

W celu zapewnienia odpowiedniego chtodzenia i przeptywu powietrza, system moze byé wtaczony
tylko przy zatozonych pokrywach obudowy.

OSTRZEZENIE

Nalezy upewni¢ sie, ze przewody taczace serwer z urzadzeniami peryferyjnymi nie zostaty
zacisniete.

OSTRZEZENIE
Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie przewody zasilajace i tgczace zostaly roztozone w pozycji nie
powodujgcej zagrozenia potknieciem.

> B B B

OSTRZEZENIE

Przy zapisywaniu danych na twardym dysku serwera lub na dyskietce, zostaja one zapisane w
postaci informacji magnetycznych na nosniku. Nalezy upewnic sie, ze nie zostang one uszkodzone
lub zniszczone przez pola elektromagnetyczne.

>

OSTRZEZENIE

Poniewaz elementy elektroniczne komputera moga zosta¢ uszkodzone przez wstrzasy, nie wolno
umieszczaé zadnych urzadzen mechanicznych na tej samej powierzchni co serwer. Ma to szczegdlne
znaczenie w przypadku drukarek uderzeniowych, ktérych wibracje mogtyby spowodowac¢ uszkodzenie
twardego dysku.

A OSTRZEZENIE

Stany, urzadzenia oraz przewody stwarzajace zagrozenia: Przewody zasilajace, telefoniczne i
komunikacyjne moga stwarza¢ stany zagrozenia elektycznego. Przed otwarciem obudowy serwera
nalezy wytgczyé serwer i odtaczy¢ przewdd zasilajacy, systemy telekomunikacyjne, sieciowe i
modemy przytaczone do serwera. W przeciwnym wypadku moze nastapi¢ uraz ciata lub uszkodzenie
sprzetu.

A OSTRZEZENIE

Whytadowania elektrostatyczne (ESD) oraz ochrona przed ESD: ESD moga uszkadzac stacje dyskow,
ptyty rozszerzen oraz inne podzespoty. Zaleca sie wykonywanie wszystkich procedur z rozdziatu 3
wylacznie na stacji roboczej ESD. Jezeli takowa stacja nie jest dostepna, nalezy zapewnic¢ pewien
stopien ochrony przed ESD przez noszenie antyelektrostatycznej opaski na nadgarstku przytaczone;
do uziemienia obudowy — dowolnej niemalowanej powierzchni metalowe| — serwera przy dotykaniu
podzespotow.

A UWAGA

W celu zupetnego odtaczenia serwera od pradu nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajagcy od Sciennego
gniazdka sieciowego
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Ostrzezenia dotyczace dostepu do systemu

OSTRZEZENIE

Przy otwieraniu produktu nalezy zawsze stosowac sie do ponizszych instrukcji bezpieczenstwa w

celu unikniecia obrazen ciafa lub uszkodzenia sprzetu:

e \Wytaczy¢ wszystkie urzadzenia peryferyjne podtaczone do produktu.

e \Wytaczy¢ system przez wecisniecie przycisku zasilania.

e (Qdfaczy¢ zasilanie, przez odtaczenie wszystkich przewodow zasilajacych od systemu lub
gniazdek Sciennych.

e QOdtaczy¢ wszystkie przewody i linie telekomunikacyjny podtaczone do systemu.

e Przy zdejmowaniu pokryw dostepowych nalezy zachowac wszystkie srubki i inne elementy
mocujace. Po zakonczeniu prac wewnatrz produktu, nalezy ponownie przymocowac pokrywe
dostepowa przy pomocy oryginalnych srubek lub elementow mocujgcych.

¢ Nie wolno otwierac zasilacza. Nie zawiera on czesci, ktére uzytkownik moze konserwowac
samodzielnie. W celu dokonania napraw nalezy zwrdci¢ zasilacz do producenta.

e \Wytaczy¢ zasilanie serwera i odfaczy¢ wszystkie przewody zasilajgce przed dodaniem lub
wymiang podzespotdéw podtgczanych przy wytaczonym serwerze.

e Przy wymianie zasilacza podfagczanego w trakcie pracy, nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy od
wymienianego zasilacza przed fizycznym usunieciem go z serwera.

OSTRZEZENIE

Jezeli serwer byt uruchomiony, zamontowane procesory i radiatory sa najprawdopodobniej gorace.
Przed zdjeciem pokryw nalezy odczekaé do ochtodzenia systemu, chyba ze dodawany / wyjmowany
podzespot nalezy do elementow podtgczanych w trakcie pracy. W trakcie instalacji/wyjmowania
elementéw podtaczanych w trakcie pracy nalezy uwazaé, aby nie dotknac¢ goracych podzespotéw.

OSTRZEZENIE

W celu unikniecia urazu nalezy uwazaé na ruchome topatki wentylatora. Jezeli system wyposazono
w ostone wentylatora, nie wolno uzywac systemu bez zatozonej ostony.

Ostrzezenia dotyczace montazu w szafie

Szafa na sprzet musi by¢ zamocowana do nieruchomego wspornika, zeby nie wywracata sie przy
wysuwaniu serwera lub elementu sprzetowego. Szafa na sprzet musi zosta¢ zamontowana zgodnie
z instrukcjami producenta szafy.

Sprzet nalezy montowaé w szafie rozpoczynajac od gory, z najciezszym sprzetem umieszczonym na
dole szafy.

Na raz mozna wysuwac z szafy tylko jeden element sprzetowy.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za zamontowanie wytacznika gtéwnego zasilania dla cate] szafy.
Whytacznik gtéwnego zasilania musi by¢ tatwo dostepny oraz oznaczony, ze steruje zasilaniem catego
zespotu urzadzen, a nie tylko serwera (serwerow).

Szafa i kazdy element sprzetowy w niej zamontowany musi posiada¢ odpowiednie uziemienie, w
celu unikniecia ryzyka potencjalnego porazenia pragdem.

Konfigurowanie systemu



Wiaczanie zasilania systemu
Z przodu obudowy znajduja sie niezbedne elementy sterujace, jak np. przycisk zasilania, przycisk
resetujacy oraz diody LED twardego dysku (HDD). W celu wiaczenia serwera nalezy raz krotko weisnaé

przycisk zasilania.
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Rysunek 1. Widok z przodu

A. Diody LED aktywnosci kieszeni twar- F.  Dioda LED zasilania
dego dysku
B. Port USB 2.0 G. Dioda LED awarii
C. Przycisk resetowania H. Dioda LED aktywnosci ztgcza NIC 1
D. Przycisk wyciszania alarmu wentylatora |. Dioda LED aktywnosci ztagcza NIC 2

(nieuzywane w tym systemie)

E. Diody LED aktywnosci systemowego J.  Przycisk zasilania
twardego dysku
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2 Funkcje serwera

Niniejszy rozdziat pokrotce opisuje gtowne funkcje serwera.

Tabela 1 podsumowuje gtéwne funkcje ptyty gtowne;j.

Tabela 1. Podsumowanie funkgcji

Funkcja

Opis

Wymiary obudowy

43,5 mm (wysokos¢)
430 mm (szerokosc)
569 mm (gtebokosc)
Maksymalna waga obudowy: 17 kg

Procesor e Obstuga procesora dwurdzeniowego Intel® Xeon® serii 3000 i
czterordzeniowego Intel® Xeon® serii 3200
e Obstuga technologii Intel® Extended Memory System 64 Technology (EM64T)
Pamie¢ Cztery gniazda DIMM do zainstalowania wielowarstwowych pamieci DDR2
667/800 MHz (maks. 8 GB pamieci systemowej) bez buforéw, spetniajacych
warunki ECC i niespetniajgcych tych warunkéw
Chipset Chipset Intel® 3200, sktadajacy sie z:

e koncentratora kontrolera pamieci Intel® 3200/3210 (MCH),
e koncentratora kontrolera WE/WY Intel® (ICH9R),
e koncentratora PXH-V PCI-X Intel® 6702.

Interfejsy urzadzen

Uktad WE/WY Super I/0 Winbond 8374LF2

peryferyjnych Ztacza zewnetrzne:
e Wielowarstwowe porty PS2 klawiatury i myszy
e Port szeregowy DB9
e Dwa porty sieciowe RJ45 NIC 10/100/1000 Mb/s
e Dwa porty USB 2.0
Ztacza wewnetrzne:
¢ Jedno dodatkowe wewnetrzne gniazdo USB obstugujace dwa porty USB
2.0
e Jedno gniazdo portu szeregowego B DH10
e Szes$é gniazd SATA (3 Gb/s) ze zintegrowana obstuga macierzy RAID
e 24-pinowe dodatkowe wewnetrzne gniazdo panelu kontrolnego zgodne ze
standardem ATX
Wideo Zintegrowana karta wideo iBMC Server Engine na ptycie zewnetrzna pamiec¢
wideo o pojemnosci 32 MB
LAN e Karta Intel® 10/100/1000 82566E Gigabit Ethernet
e Karta Intel® 10/100/1000 82541PI Gigabit Ethernet
Mozliwosci e Jedno ztacze x8 PCI-Express na petnowymiarowej karcie pomocniczej
rozbudowy
Wentylatory Obstuga dwdch wentylatorow systemowych i jednego wentylatora procesora

Zarzadzanie systemem

Intel® System Management Software
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Potozenia ztacz oraz gniazd
Rysunek 2 pokazuje przyblizone potozenie gtownych elementéw na ptycie gtdwnej.
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Tabela 2. Ztagcza oraz podzespoty plyty serwerowej
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Rysunek 2. Lokacje ztagcz oraz podzespotow

Etykieta | Opis Etykieta | Opis

A. Gniazdo PCI 1 (5 V/32 bity/33 MHz) S. Ztacze stacji dyskietek

B. Gniazdo PCI 2 (5 V/32 bity/33 MHz) T. HSBP

C. PCl Express x8 u. SATA O

D. PCl Express x8 V. SATA1

E. Ztacze x16 PCl Express W. SATA 2

F Gniazdo wentylatora systemowego 1 X. IPMB

G. Ztacza tylnego panelu Y. Gniazdo panelu przedniego

H. Diagnostyczne diody LED Z. SATA 4

l. Gniazdo wentylatora procesora 1 AA. SATA 5

J. Ztacze zasilania dodatkowego 2x4 BB. SATA 3

K. Gniazdo procesora CC. Wewnetrzne gniazdo USB

L. Gniazda DIMM, kanat 2 DD. Zewnetrzne gniazdo USB

M. Gniazda DIMM, kanat 1 EE. Zworka kasowania pamieci CMOS
N. Gniazdo wentylatora systemowego 4 FF. Zworka kasowania hasta

0. Gniazdo wentylatora systemowego 3 GG. Zworka odzyskiwania systemu BIOS
P Baterie HH. Port szeregowy

Q. Ztacze gtébwnego zasilania Il Gniazdo alarmu otwarcia obudowy
R. Gniazdo wentylatora systemowego 2

10
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Zworki konfiguracyjne
Rysunek 3 przedstawia pofozenie zworek konfiguracyjnych.
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Rysunek 3. Potozenie zworek konfiguracyjnych
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Tabela 3. Zworki konfiguracyjne

Nazwa zworki

Funkcja

Odzyskiwanie
systemu BIOS

e Styki 1-2: Praca standardowa.

e Zworka wyjeta: Odzyskanie systemu BIOS w wypadku uszkodzenia
systemu. Wymagany nos$nik rozruchowy z prawidtowa pamieciag ROM
systemu BIOS.

Kasowanie hasta

e Styki 1-2: Praca standardowa, ochrona hastem

e Styki 2-3: Wymazywanie hasta: po zatozeniu zworki na te styki na
5-10 sekund przy nastepnym zresetowaniu serwera hasto zostanie
wyzerowane. W przypadku normalnej eksploatacji zworka nie
powinna by¢ umieszczona na tych stykach.

UWAGA

Aby wykasowac hasto, nie trzeba resetowac serwera poprzez
zaktadanie tych zworek na wymienione styki. Aby wykasowac¢ hasto za
pomoca tej zworki: Wytacz serwer. Zatéz zworke na styki 2-3 na 5-10
sekund. Przet6z zworke z powrotem na styki 1-2. Wtacz serwer.

Kasowanie
pamieci CMOS

e Styki 1-2: Praca standardowa.

e Styki 2-3: Wymazywanie pamieci CMOS: po zatozeniu zworki na te
styki na 5-10 sekund przy nastepnym zresetowaniu systemu zostang
wykasowane ustawienia pamieci CMOS. W przypadku normalnej
eksploatacji zworka nie powinna by¢ umieszczona na tych stykach.

UWAGA

Aby wykasowac¢ pamie¢ CMOS, nie trzeba resetowac serwera poprzez
zaktadanie zworki na wymienione styki. Aby wykasowaé¢ pamie¢ CMOS:
Whytacz serwer. Zatéz zworke na styki 2-3 na 5-10 sekund. Przetéz

zworke z powrotem na styki 1-2. Wiacz serwer.

MAXDATA PLATINUM 300 IR M8

1



Ztacza tylnego panelu
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Rysunek 4. Ztagcza na tylnym panelu

Tabela 4. Ztagcza na tylnym panelu

Etykieta | Opis Etykieta | Opis

A. Pietrowo zestawione porty klawia- D. Ztacze NIC 1/2 (10/100/1000 Mb/s)

tury/myszy PS2
B. Ztacze szeregowe A E. USB1-2
C. Wideo

Diody LED zlacza NIC umieszczone po prawej i lewej stronie kazdego ztgcza NIC dostarczaja ponizszych
informacji.

Tabela 5. Diody LED ztacz NIC

Dioda LED Stan diody LED Opis

Prawa Wytaczona Brak potaczenia sieciowego
Staty zielony Nawigzano potaczenie sieciowe
Migajaca zielen Aktywnos¢ przesytania / odbierania
Lewa Wytaczona Potaczenie z predkoscig 10 Mb/s (jezeli lewa dioda

LED jest wtaczona lub miga)

Staty zielony Potaczenie o predkosci 100 Mb/s

Staty bursztynowy | Potaczenie o predkosci 1000 Mb/s

12 Funkcje ptyty gtfowne;



Wymagania sprzetowe
Zeby uniknaé probleméw z integracja oraz ewentualnych uszkodzen ptyty, Panstwa system musi
spetiaé nizej wymienione wymagania.

Procesor

Obstuga procesora dwurdzeniowego Intel® Xeon® serii 3000 i czterordzeniowego Intel® Xeon® serii
3200.

Pamiec¢

Na ptycie serwera znajduja sie cztery gniazda pamieci DIMM, podzielone na dwa banki. Gniazda DIMM
A11B1 naleza do banku 1. Gniazda DIMM A2 i B2 naleza do banku 2. Modut minimalny, jaki mozna
zainstalowac, to jeden uktad DIMM o pojemnosci 512 MB w gniezdzie A1. Obstuguje on przeplatanie

jednokanatowe. W przypadku przeplatania dwukanatowego w gniazdach A1 i B1 musza znajdowac
sie dwa takie same uktady DIMM.

Zeby pracowaé w trybie dynamicznego stronicowania dwukanatowego musza zosta¢ spetnione
nastepujace warunki:

e ZapeMhic¢ gniazda DIMM A1 i DIMM B1 dwiema identycznymi kostkami pamieci.

e W kazdym z czterech gniazd musza by¢ takie same kosci pamieci.

& Uwaga:

Nie mozna uzywac trzech kosci pamieci. Nalezy uzywac kosci DIMM, ktore sag identyczne (taki sam
typ i predkosc). Preferuje sie uzywanie identycznych modutéw pamieci DIMM.

Karty pamieci DIMM musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
e Nalezy korzysta¢ wytacznie z kart pamieci DIMM z technologia DDR2 DRAM.
e Nalezy uzywac tylko zestawionych modutow DIMM DDR2-667 i DDR2-800.
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3 Montaz podzespotow i aktualizaciji

Przed rozpoczeciem
Przed rozpoczeciem pracy z niniejszym produktem nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa umieszczone na poczatku niniejszego podrecznika.

Wymagane narzedzia i materiaty
e Srubokret krzyzakowy (nr 1inr 2)

e Kombinerki z igfowymi noskami

e Antyelektrostatyczna opaska na nadgarstek oraz przewodzaca podktadka gabkowa (zalecane)

Zaktadanie i wyjmowanie kart pamieci

Ponizsza ilustracja pokazuje gniazda DIMM na ptycie gtownej: od srodka ptyty sa to DIMM A1, DIMM
A2, DIMM B1, DIMM B2. DIMM A1 jest gniazdem umieszczonym najblizej gniazda procesora.

Instalowanie pamieci DIMM
W celu zainstalowania pamieci DIMM, nalezy wykonac¢ ponizsze czynnosci:

1. Nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i Srodkow ostroznosci zwigzanych z tadunkami
elektrostatycznymi zamieszczonych w rozdziale ,, Informacje dotyczace bezpieczenstwa”.

2. Whylaczyé wszystkie urzadzenia peryferyjne podtaczone do serwera. Wytaczy¢ zasilanie
serwera.

Odtaczy¢ przewdd zasilajacy od serwera.
4. Zdja¢ obudowe serwera.

Zlokalizowac¢ gniazda DIMM (rys. b5).

\ J/

DIMM A1 DIMM B2

DIMM A2 DIMM B1

Rysunek 5. Instalowanie pamieci DIMM
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10.

11.

Upewnic¢ sie, ze zaciski na obydwu koncach gniazd(a) DIMM zostaty rozwarte do pozycji
.Ootwarte” (litera A narys. 5).

Trzymajac karte za krawedzie, wyja¢ ja z opakowania antyelektrostatycznego.

Umiesci¢ karte DIMM nad gniazdem. Ustawi¢ w jedne;j linii mate naciecie w dolnej krawedzi
modutu DIMM z wpustem gniazda (zob. litera B na rys. 5).

Whozy¢ dolng krawedz modutu DIMM do gniazda (zob. litera C na rys. 5).

Po wtozeniu karty DIMM, dopchnaé gorna krawedz do momentu zatrzasniecia zaciskow
utrzymujacych. Upewnic sie, ze zaciski zostaty dokfadnie zamkniete (zob. litera D na rys. b).

Ponownie zatozy¢ obudowe serwera i podtaczy¢ przewdd zasilajacy.

Montaz podzespotéw i aktualizacji



Wymiana baterii awaryjnej

A

A

A

A

A
A
A

A

Litowa bateria ptyty serwerowej zasila uktad RTC przez okres do 10 lat przy braku zasilania sieciowego.
Kiedy bateria zacznie sie roztadowywad, traci napiecie a ustawienia serwera przechowywane w
pamieci CMOS RAM w uktadzie RTC (na przyktad data i czas) moga byé nieprawidtowe. Prosimy o
skontaktowanie sie z przedstawicielem biura obstugi klienta lub z dealerem w celu uzyskania listy
zaaprobowanych urzadzen.

OSTRZEZENIE

Nieprawidtowa wymiana baterii grozi eksplozja. Wymieniaé¢ tylko na taki sam lub
réwnowazny typ, zalecany przez producenta. Zuzyte baterie utylizowac zgodnie z instrukcjami
producenta.

WARNING

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent
type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to
manufacturer’s instructions.

WARNUNG

Wenn eine ungeeignete Batterie eingesetzt wird oder die Batterie falsch eingesetzt wird,
besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur durch Batterien gleichen
oder aquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wurde. Entsorgen Sie die verbrauchte
Batterie entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

AVERTISSEMENT

Danger d’explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez-la uniquement
par une pile du meme type ou d’'un type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au
rebut les piles usagées en vous conformant aux instructions du fabricant.

ADVARSEL

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hindtering. Udskiftning mi kun ske med batteri
af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandiren.

ADVARSEL

Lithiumbatteri - Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av
apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandiren.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvand samma batterityp eller en ekvivalent typ
som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvant batteri enligt fabrikantens
instruktion.

VAROITUS

Paristo voi rajahtaa, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan
suosittelemaan tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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W celu wyjecia baterii nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci:

1.

o o~ W

10.

Nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i Srodkow ostroznosci zwigzanych z tadunkami
elektrostatycznymi zamieszczonych w rozdziale ,, Informacje dotyczace bezpieczenstwa”.

Whtaczy¢ wszystkie urzadzenia peryferyjne podtaczone do serwera. Wytaczy¢ zasilanie
serwera.

Odtaczy¢ przewdd zasilajacy od serwera.
Zdjac¢ obudowe serwera i znalez¢ baterie.
Unies¢ mechanizm blokujacy baterii (zob. rys. 6).

Wyija¢ baterie z jej gniazda.

O

O ©

Dl
ao
oo
DO
Do
0o
oD
DO
DO
0D
oo
(]|

FI©) EEC

Rysunek 6. Wyjmowanie baterii

Baterie nalezy utylizowac zgodnie z lokalnymi rozporzadzeniami.

Wyjac¢ nowa baterie litowa z opakowania i wtozy¢ ja w gniazdo baterii, upewniajac sie, ze
zostaje zachowana prawidfowa biegunowosc¢.

Zamkna¢ obudowe.

Uruchomié program Setup w celu przywrocenia ustawien konfiguracyjnych do uktadu RTC.

Montaz podzespotéw i aktualizacji



4 Narzedzia serwera

Konfiguracja pamieci BIOS
Niniejszy rozdziat opisuje narzedzia zawarte w opcjach konfiguracji pamieci BIOS, uzywane do zmiany
domyslinej konfiguracji serwera. Konfiguracje pamieci BIOS mozna uruchamiac z system operacyjnym
lub bez systemu operacyjnego.

Uruchomienie opcji konfiguracji
Istnieje kilka warunkow, w jakich mozna wejsé do opcji konfiguracji BIOS-u i ja rozpoczac:

e Kiedy zostanie wtgczony serwer, po zakonczeniu testu pamieci POST

e Kiedy zworka konfiguracyjna CMOS na ptycie serwera zostat przesunieta w potozenie “Clear
CMOS" (wfaczone).

Po spetnieniu tych warunkdéw podczas autotestu wykonywanego w trakcie ponownego uruchamiania
komputera pojawi sie nastepujacy monit:

Press <F2> to enter SETUP (Nacis$nij klawisz F2, aby uruchomicé
program konfiguracyjny)

Po spetnieniu trzeciego warunku, to znaczy po wystapieniu btedu CMOS/NVRAM, pojawia sie inne
monity systemu, lecz nie zgtoszenie z warunkiem <F2>:

Warning: CMOS checksum invalid (Ostrzezenie: nieprawidiowa suma
kontrolna CMOS)

Warning: CMOS time and date not set (Ostrzezenie: nie ustawiono
godziny 1 daty CMOS)

Przy tym warunku, BIOS zataduje wartosci domysine pamieci CMOS i podejmie probe restartu
komputera.

W przypadku niemoznosci wejscia do opcji konfiguracyjnych
Jezeli nie mozna uzyskaé dostepu do konfiguracji pamieci BIOS, moze zaistnie¢ koniecznosé
wyzerowania pamieci CMOS. Instrukcje dotyczace zerowania pamieci CMOS - zobacz: “\Wyzerowanie

pamieci CMOS".

Menu konfiguracji

Kazda strona z opcjami konfiguracji BIOS-u zawiera pewna liczbe funkcji. Za wyjatkiem tych funkcji,
ktére wyswietlajg tylko informacje konfigurowane automatycznie, kazda funkcja jest skojarzona z
polem wartosci, ktore zawiera parametry wybierane przez uzytkownika. Posiadajac uprawnienia,
uzytkownik moze zmieniac te parametry. Jezeli wartosci nie mozna zmienic z jakiegos$ powodu, pole
wartosci funkcji jest niedostepne.
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Tabela 6 zawiera opis polecen klawiaturowych, uzywanych w menu konfiguracji pamieci BIOS.

Tabela 6. Polecenia wydawane z klawiatury

Wcisnaé

Opis

<F1>

Pomoc —Wocisniecie klawisza F1 w dowolnym menu powoduje przywotanie okna ogolnej
pomocy.

Klawisze strzatek w lewo i w prawo sa uzywane do przechodzenia pomiedzy stronami
gtownego menu. Klawisze te nie majg zadnego efektu, jezeli wyswietlono podmenu lub
liste wyboru.

Wybierz pozycje z goéry — Strzatka w gore jest uzywana do wybrania poprzedniej wartosci
z listy opcji pozycji menu lub liste wyboru pol wartosci. Wcisniecie klawisza Enter akty-
wuje wybrang pozycje.

Wybierz pozycje z dotu — Strzatka w dét jest uzywana do wybrania nastepnej wartosci z
listy opcji pozycji menu lub liste wyboru pél wartosci. Wcisniecie klawisza Enter aktywuje
wybrana pozycje.

F5/-

Zmien warto$é — Znak minus lub klawisz funkcyjny F5 jest uzywany do zmiany wartosci
biezacej pozycji na wartos¢ poprzednia. Ten klawisz powoduje przewiniecie przez wartosci
w skojarzonej liscie wyboru bez wyswietlania catej listy.

F6/+

Zmien warto$¢ — Znak plus lub klawisz funkcyjny F6 jest uzywany do zmiany wartosci
biezacej pozycji menu na wartosé nastepna. Ten klawisz powoduje przewiniecie przez
wartosci w skojarzonej liscie wyboru bez wyswietlania catej listy. W przypadku 106-klaw-
iszowej klawiatury japonskiej, klawisz plus posiada inny kod skanowania od klawisza plus
na pozostatych klawiaturach, lecz jego wcisniecie ma taki sam efekt.

<Enter>

Wykonaj polecenie — Klawisz Enter jest uzywany w celu aktywacji podmenu, kiedy
wybrana funkcja jest submentu lub w celu wyswietlenia listy wyboru, jezeli wybrana
funkcja posiada pole wartosci, lub w celu wybrania pod-pola dla funkcji z wieloma
wartosciami jak czas i data. Jezeli jest wyswietlona lista wyboru, klawisz Enter spowoduje
cofniecie listy wyboru i pozwoli na dokonanie innego wyboru w menu macierzystym.

<Esc>

Wyjdz - Klawisz ESC zapewnia mozliwos¢ wycofania sie z dowolnego pola. Ten klawisz
cofa efekty wcisniecia klawisza Enter. Kiedy klawisz ESC zostaje wcisniety przy edycji
dowolnego pola lub przy wyborze funkcji menu, zostaje ponownie wyswietlone menu
macierzyste. Kiedy klawisz ESC zostaje wcisniety w dowolnym submenu, zostaje
ponownie wyswietlone menu macierzyste. Kiedy klawisz ESC zostaje wyswietlony w
dowolnym gtdwnym menu, zostaje wyswietlone okienko potwierdzenia wyjscia z zapyt-
aniem czy uzytkownik chce odrzuci¢ dokonane zmiany.

<F9>

Domysline ustawienia konfiguracji —Wcisniecie klawisza F9 powoduje wyswietlenie
nastepujacego okna:

Setup Confirmation

Load default configuration now? (Wczyta¢ domys$lna
konfiguracje?)

[Yes] [No]

Po wybraniu odpowiedzi twierdzacej (opcja »Yes”) i wcisnieciu klawisza Enter, wszystkie
pola konfiguracji (Setup) zostang ustawione na wartosci domysine. Po wybraniu
odpowiedz przeczacej (opcja »No") i wcisnieciu klawisza Enter, lub wcisnieciu klawisza
ESC, uzytkownik powraca do miejsca, gdzie sie znajdowat przed wcisnieciem klawisza F9
bez wptywu na jakiekolwiek istniejace wartosci pol.

<F10>

Zapisz i wyjdz—Wcisniecie klawisza F10 powoduje wys$wietlenie nastepujacego komu-
nikatu:
Setup Confirmation

Save Configuration changes and exit now? (Zapisac
ustawienia i opuscié¢ program?)

[Yes] [No]

Po wybraniu odpowiedzi twierdzacej (opcja »Yes”) i wcisnieciu klawisza Enter, zostaja
zapisane wszystkie zmiany oraz opuszczone okno konfiguracji. Po wybraniu odpowiedz
przeczacej (opcja »No") i weisnieciu klawisza Enter, lub wcisnieciu klawisza ESC,
uzytkownik powraca do miejsca, gdzie sie znajdowat przed wcisnieciem klawisza F10 bez
wptywu na jakiekolwiek istniejace wartosci pol.
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Wyzerowanie pamieci CMOS

Jezeli nie mozna uzyska¢ dostepu do menu konfiguracji pamieci BIOS, nalezy uzy¢ zworki CMOS w
celu wyzerowania konfiguracyjnej pamieci RAM.

1. Wytaczy¢ zasilanie systemu i odtaczy¢ przewdd zasilajacy.

Otworzy¢ obudowe serwera.

3. Wyjmij zworke ze stykéw 1 i 2 (pozycja normalna) i zatéz jg na styki 2 i 3 (kasowanie pamieci
CMOS).

4. Zaczekaj od 5 do 10 sekund.

5. Przenies¢ zworke z powrotem do pozycji normalnej (styki 1 2).

6. Zamknac obudowe serwera.

7. Podtaczy¢ przewdd zasilajacy. Wiaczyé system.
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Konfigurowanie systemu na potrzeby szeregowej magistrali
RAID ATA

Konfigurowanie systemu BIOS

22

1.
2.

4.

Upewnij sie, ze system jest wyposazony w co najmniej dwa dyski twarde SATA.

Uruchom tryb konfiguracji systemu BIOS, naciskajac klawisz <F2> po rozpoczeciu testu
pamieci POST.

Przejdz do opcji Advanced > IDE Configuration (Zaawansowane > Konfiguracja IDE); sprawdz, czy
ustawiono parametr RAID opcji Configure SATA As (Skonfiguruj SATA jako). Tutaj mozna okreslic¢,
jaka czynnos$¢ ma by¢ wykonywana po uruchomieniu: LSl i Intel® RAID. Jesli to ustawienie
zostanie wybrane, po wigczeniu bedzie uruchamiany program Intel® Matrix Storage Manager.

Zapisz ustawienia, naciskajac klawisz <F10>.

Tworzenie zbioru RAID Intel® Matrix Storage Technology

UWAGA
Ta macierz RAID jest obstugiwana tylko w systemach operacyjnych Windows.

1.

7.
8.

Po ponownym uruchomieniu na ekranie zostaje wyswietlony komunikat stanu opcji pamieci
ROM menedzera Intel® Matrix Storage Manager. Nacisnij klawisze CTRLI, aby uruchomic
interfejs uzytkownika opcji pamieci ROM aplikacji RAID.

W menu interfejsu uzytkownika wybierz opcje nr 1: Create RAID Volume (Utwdrz wolumin
RAID). Wprowadz nazwe woluminu i nacisnij klawisz <Enter>. Nazwa woluminu RAID moze
zawiera¢ wytacznie angielskie alfanumeryczne znaki ASCII.

Uzywajac klawiszy strzatek, wybierz pozycje RAID 0 lub RAID 1, a nastepnie nacisnij klawisz <Enter>.

Wybierz napedy uzywane w systemie RAID (wyfacznie jezeli w systemie sg dostepne wiecej
niz dwa napedy), a nastepnie nacisnij klawisz <Enter>.

Wybierz rozmiar tasmy (wytacznie dla RAID 0/5), a nastepnie nacisnij klawisz <Enter>.

Wprowadz rozmiar woluminu (w razie wybrania rozmiaru mniejszego od maksymalnego
mozna pozniej utworzy¢ druga macierz RAID na pozostatej czesci woluminu), a nastepnie
nacisnij klawisz <Enter>.

Na koniec nacisnij klawisz <Y>, aby zatwierdzi¢ wprowadzone zmiany.

Zamknij interfejs uzytkownika opcji pamieci ROM, naciskajac klawisz <ESC>.

Tworzenie witasnego zestawu RAID LSITechnology

UWAGA
Ta opcja jest wiaczana po uruchomieniu produktu.

1.

Po ponownym uruchomieniu na ekranie zostaje wyswietlony komunikat stanu opcji pamieci
ROM whbudowane;j aplikacji RAID. Nacisnij klawisze CTRLE, aby uruchomic¢ interfejs
uzytkownika opcji pamieci ROM aplikacji RAID.

W menu zarzadzania (Management Menu) wybierz opcje nr 1: ,,Configure”. Wybierz opcje
.Easy Configuration”.

Zaznacz dyski, ktére moga by¢ uzywane w macierzy RAID, naciskajac spacje, a nastepnie
nacisnij klawisz F10, aby zakonczy¢ wybieranie.

Na ekranie , Select Configurable Arrays"” nacisnij spacje i klawisz <F10>.

Wprowadz wtasciwosci nowej macierzy RAID: RAID Level (0/1/10), Size, Stripe Size. Zatwierdz
ustawienia.

Zamknij ekran Easy Configuration, naciskajac klawisz <ESC>, a nastepnie zapisz konfiguracje.
Wrdé¢ do menu zarzadzania (Management Menu) i wiacz nowa macierz RAID (Initialize).

Zamknij interfejs uzytkownika opcji pamieci ROM, naciskajac klawisz <ESC>.

Narzedzia serwera



tadowanie sterownikow RAID

1.

Uruchom Instalatora systemu Microsoft® Windows® z dysku instalacyjnego CD-ROM systemu
Microsoft® Windows®.

Po uruchomieniu instalatora nacisnij klawisz <F6>, aby zainstalowaé sterownik SCSI lub
RAID innej firmy. Po wysSwietleniu monitu wtdz dyskietke ze sterownikiem RAID. Zainstaluj
odpowiedni sterownik kontrolera RAID SATA, , Kontroler Intel(R) ICH9R SATA RAID" w
wypadku macierzy RAID Intel® Matrix Storage Technology lub ,,Intel Embedded Server RAID
Technology” w wypadku zbioru RAID LS| Technology.

Zakoncz instalacje systemu Microsoft® Windows® i zainstaluj wszelkie niezbedne sterowniki.

Zainstaluj oprogramowanie do monitorowania, ktére znajduje sie na dysku dotgczonym do
ptyty gtownej (mozna je takze pobraé z Internetu): LS| MegalDESpy lub Intel® Matrix Storage
Manager, w zaleznosci od wybrane] technologii RAID. Dzieki temu bedzie mozna monitorowac
lokalnie konfiguracje RAID. Btedy beda rejestrowane w lokalnych systemowych dziennikach
btedow.
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5 Informacje prawne i dotyczace zgodnosci

Zgodnos¢ prawna produktu
Zgodnosé produktu w zakresie bezpieczenstwa
Serwer spetnia wymagania nastepujacych norm bezpieczenstwa:
e EN 60950 (Unia Europejska)
e CE - dyrektywa niskonapieciowa (ang. Low Voltage Directive) (73/23/EEC) (Unia Europejska)

Zgodnos$¢ produktu z dyrektywa RoHS

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych: Ten system serwerowy jest zgodny z dyrektywa
Unii Europejskiej 2002/95/EC (RoHS).

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna produktu

Serwer zostat przetestowany i sprawdzony pod katem zgodno$ci z nastepujacymi normami prawnymi
dotyczacymi zgodnosci elektromagnetycznej:

e ENbL5022 (Class A) — Radiated & Conducted Emissions (Unia Europejska) (Emisja radiacyjna i
przenoszona)

e ENbB5024 (Odpornosce) (Unia Europejska)
e CE - dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (ang. EMC Directive) (89/336/EEC) (Unia
Europejska)

Oznaczenia zgodnosci prawnej produktu
Niniejszy produkt posiada oznaczenie nastepujacych Swiadectw zgodnosci produktu:

Tabela 7. Oznaczenia $wiadectw zgodnosci produktu

Oznaczenie CE c €

Uwagi dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej

Europa (Deklaracja zgodnosci CE)

Niniejszy produkt zostat przetestowany w zgodnosci z, oraz jest zgodny z dyrektywa niskonapieciowa
(73/23/EEC) oraz dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EEC). Produkt zostat
oznaczony znakiem CE w celu zaswiadczenia o jego zgodnosci z normami.
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